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TSA

TACTILE SENSATION ANALYZER

obiektywny pomiar miekkosci, szorstkosci i sztywnosci

wtokniny

® zaeTy

Obiektywny pomiar:
- miekkosci
- szorstkosci
- sztywnosci
zintegrowane przeliczanie
wartosci hand feel
pomiar elastycznosci
doktadnosc
niezawodnos¢
wysmienita korelacja z odczuciem

dotykowym cztowieka

UZYTKOWNICY

dostawcy srodkow chemicznych
producenci wtokna

producenci bazy i produktow finalnych
sprzedaz detaliczna

uniwersytety i instytuty

Tradycyjnie jakos¢ miekkosci materiatow wtokninowych byta
testowana poprzez dotyk dtonia, w najlepszym razie poprzez
panel osob prowadzacych to badanie. Odczucie cztowieka
jest jednak zalezne od wielu czynnikéw, np. preferencji
osobowych lub specyficznych dla danego rynku, nastroju w
danym dniu, czy kultury regionalnej. Kolejnym brakiem moze
by¢ niemoznos¢ rozdzielenia trzech bazowych parametrow
dotykowych, ktore determinuja ogélnag ocene dotykowa

materiatu dotykanego dtonia

PODSTAWOWE DANE

Aparat TSA firmy Emtec symuluje dotyk dtoni cztowiek i
obiektywnie mierzy zmiany w skali mikro na powerzchni
(odczucie miekkosci), zmiany w skali makro na powierzchni
(odczucie szorstkosci) oraz sztywnosc kazdego rodzaju mate-
riatu wtokninowego (materiat bazowy, jak i produkt koncowy).
To sa trzy podstawowe parametry dotyku, ktore sa odczuwane
takze przez dton cztowieka, ale TSA dostarcza wyniki kazdego
z tych parametrow odrebnie. Przy pomocy specjalnych algo-
rytmow te trzy poszczegélne parametry moga by¢ zestawiane
w tak zwanej wartosci “hand feel” HF. Przy uzyciu wtasciwego
modelu matematycznego mozliwe jest wykazanie korelacji z

oczekiwaniami ludzkimi (dotyk) prawie w 100%.
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TSQ ‘ TACTILE SENSATION
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ZASADA POMIARU

Pierwszy krok to analiza dzweku: mierzona jest szorstkos¢ (TS750)

wertykalna wibracja tissue rozni sie w zaleznosci d

struktury powierzchni / szorstkos¢ (TS750)

Drugim krokiem jest analiza dzwieku, po ktorej nastepuje
pomiar deformacji: mierzona jest miekkos¢ (TS5) i parametry

deformacji sztywnos¢ (D), elastycznosc.

wibracja lameli rozni sie w zaleznosci od miekosci wtokien (T7)

TS750 szczyt: szorstkosci

TS7 szczyt: miekkosci

Spektrum hatasu pokazuje rezultaty analizy dzwieku

y: intensywnosc hatasu, x: czestotliwosc

Sztywnosc D, tak samo jak H i P jest mierzona poprzez
pomiar deformacji. E jest mierzone pomiarem

sekundowej deformacji.

emtec Electronic GmbH
GorkistraBe 31

04347 Leipzig

Germany

OBSZARY ZASTOSOWANIA

b&r

optymizacja procesu
optymizacja produktu
kontrola na wejsciu
zapewnienie jakosci
zatrzymywanie maszyny
zarzadzanie reklamacjami

bench marking

MATERIALY

produkty bazowe (strona gorna i spodnia pieluch, materiat

bazowy do mokrych chusteczek, itp.)

produkty koncowe (dzieki dostepnosci roznych modutow
i przytaczy mozna badac¢ wszelkiego rodzaju produkty

koncowe, nawet materiaty o niezwyczajowych ksztattach)

DANE TECHNICZNE

wymiary urzadzenia 44 x 19 x 47 cm (H x W x D)
masa urzadzenia 19 kg
zasilanie 115-230 VAC, 50/60 Hz

wymiary probki wzorcowej @ 112.8 mm = 100 cm?

OPROGRAMOWANIE

Emtec Measurement System EMS
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